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附件：

主旨：本局辦理「資訊產業專利趨勢與專利訴訟研究計畫」相關

研究成果業已放置於本局「智慧財產權e網通」網頁，歡

迎參閱並請協助轉知所屬會員、大專校院多加運用，請 查

照。

說明：

一、為提供本國資訊產業完整之關鍵技術專利趨勢分析及企業

面對美國專利訴訟因應之道，本局特辦理旨揭研究計畫。

二、本計畫研究成果包含資訊(觸控)產業專利趨勢分析、專利

閱讀報告(台灣專利4000篇；美國專利1,000篇)、微觀閱讀

(10篇)、資訊(觸控)產業專利訴訟分析及教戰手冊等5部分

，目前已將趨勢分析、訴訟分析及專利閱讀報告、微觀閱

讀等登載於網頁提供參閱及下載運用；教戰手冊則規劃印

製成「美國專利訴訟教戰手冊進階版」一書對外販售，預

計3月中旬出版。

三、前揭研究成果放置於本局「智慧財產權e網通」網頁「功

能總覽」（http://tiponet.tipo.gov.tw/TipoMenu/）項下「申

請法規暨研究報告-資訊產業專利趨勢與訴訟分析」，欲

利用者，須先行註冊成為會員後方可登入參閱及下載，歡

迎各界多加運用。
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正本：教育部、行政院國家科學委員會、台灣區電機電子工業同業工會、財團法人光

電科技工業協進會、財團法人工業技術研究院、財團法人資訊工業策進會、經

濟部工業局、經濟部技術處、經濟部中小企業處
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